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Sposdb wytwarzania pasty do pokryé metalowych
na podtozach ceramicznych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania pasty do pokry¢ metalowych na podtozach ceramicz-
nych, zwlaszcza jako czynnik przewodzacy prad elektryczny. Pasty takie nazywane pastami przewodzgcymi,
stosuje si¢ migdzy innymi do produkcji opornikéw i kondensatoréw ceramicznych. Pasty przewodzgce zawierajg
jako sktadnik podstawowy metale szlachetne jak zioto, pallad lub srebro, w formie sproszkowanej. Srebro jest
. czgsto stosowane, gdyz jest tatwo dostgpne, wykazuje dobrg lutowno$é i zgodno$é wspdtczynnikéw rozszerzal-
nosci liniowej z podtozem.

Oprdcz meta'i szlachetnych pasty przewodzgce zawieraja Srodki wigzgce, uplastyczniajgce lub o charakterze
nos$nika — najczesciej zwigzki organiczne. Pasty przewodzace nakiadane sg na elementy ceramiczne sitodnikiem,
" przez zanurzanie, stemplowanie lub za pomoca pedzla i nastgpnie wypalane w temperaturze okoto 700—800°C
lub suszone powietrzem. Pasty otrzymane znanymi sposobami wykazujg wiele wad jak zbyt duza rezystancija,
nieodpowiednia lutowno$¢ iza mala adhezja zaréwno po nalozeniu jak i wypaleniu. Zmniejszenie przewod-
nictwa (w stosunku do przewodnictwa czystego metalu szlachetnego) jest wywotane wytwarzaniem pirolitycz-
nego wegla podczas wypalania.

Celem wynalazku jest zwigkszenie przewodnictwa wytworzonej po wypaleniu warstwy, polepszenie jej
lutownosci oraz podwyzszenie adhezji.

Zgodnie ze sposobem wedtug wynalazku proszek metalu szlachetnego,zwtaszcza srebra homogenizuje si¢
z kopolimerem metakrylanu metylu z metakrylanem butylu w rozpuszczalnikach organicznych lub ich miesza-
ninie oraz innymi sktadnikami. Rozpuszczony kopolimer stanowi nosnik i plastyfikator. Po wypaleniu w tempe-
raturze 700—800°C nie tworzy wegla pirolitycznego i zapewnia bardzo dobra przyczepno$¢é. Szkto bizmuto-
wo-kadmowo-borowe lub kadmowe oraz kalafonia, zapewnia warstwom dobra lutowno$é. Dodatek dwutlenku
tytanu (lub dwutlenku krzemu) jest celowy lecz niekonieczny.

Proszek metalu szlachetnego np. srebra otrzymuje si¢ przez redukcje zalkalizowanego roztworu soli np.
azotanu w obecnosci gumy arabskiej, agaru, zelatyny, kwasu stearynowego lub mydet srebrowych. Dodatki te,
a w szczegSlnoéci mydta srebrowe tworza przy stosowaniu odpowiednich zabiegéw technologicznych otoczki
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solwatacyjne, ktdre stanowig o uzyskaniu proszku metalu szlachetnego wysokiej jakosci do past przewodzacych.
Wielko$¢ ziarn . proszku wynosi od 0,5 do 10um. Srednica poszczegSlnych ziaren szkliwa bizmutowo-kadmo-
wo-borowego wynosi okoto 5 um.:

Warstwy przewodzace uzyskane z pasty otrzymanej sposobem wg wynalazku wykazuja zwigkszong. prze-
wodno$é i bardzo dobrg przyczepnosé do podtoza (1z¢du 2 kg na mm?)..

Przyktad

Proszek srebra o wielkosci ziaren 0,5—10um 65,0% wagowych
Szkliwo bizmutowo-kadmowo-borowe o

wielkosci ziaren okoto 5 u 10% wagowych
Dwutlenek tytanu : 2,00% wagowych
Emulgator Roksol EM3 1,0% wagowych
Kalafonia _ 1,0% wagowych
Olej terpentynowy 11,0% wagowych

Roztwoér kopolimeru metakrylanu metylu z

metakrylanem butylu w mieszaninie

toluenu z ksylenem 10,0% wagowych
Czas homogenizacji — 60 godzin w temperaturze pokojowe;j.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania pasty do pokry¢ metalowych na wyrobach ceramicznych stanowigcych przewod-
niki pradu elektrycznego na elementach ceramicznych z proszku metalu szlachetnego, zwtaszcza srebra i §rodkéw
wigZacych, uplastyczniajacych i wypetniajacych, znamienny tym, ze drobnosproszkowany metal szlachetny
homogenizuje si¢ z kopolimerem metakrylanu metylu z metakrylanem butylu w rozpuszczalnikach organicznych
lub ich mieszaninie oraz szkliwem kadmowo-bizmutowo-borowym albo kadmowym.

2. Sposdb wg zastrz. 1, znamienny tym, ze wprowadza si¢ emulgator, kalafoni¢, oraz dwutlenek tytanu
i/lub dwutlenek krzemu.

3. Sposdb wg zastrz. 1, znamienny tym, ze alkaliczny roztwoér wodny soli metalu szlachetnego np. azotanu
srebra redukuje si¢ w obecnosci gumy arabskiej, agaru, zelatyny, kwasu stearynowego lub mydet srebrowych.
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